
Pitch 1.0mm 90º单排卧贴 Wafer PA4T 无卤
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Pitch 1.0mm 90º单排卧贴 Wafer PA4T 无卤

TOLE

ITEM

DIM

W

16.00

-0.30
+0.30

A0

5.15

-0.10
+0.10

B0

8.1

-0.10
+0.10

K0

2.00

-0.10
+0.10

E

1.75

-0.10
+0.10

F

7.50

-0.10
+0.10

D0

1.50

-0.00
+0.15

D1

/

-0.10
+0.10

P

12.00

-0.10
+0.10

P0

4.00

-0.10
+0.10

P2

2.00

-0.10
+0.10

T

0.30

-0.05
+0.05

S0

/

-0.10
+0.10

备注：

   1.任意连续10个链条孔的累计误差不超过±0.2mm；

   2.材料厚度以在载带边缘测量为准；

   3.载带长度方向250mm距离的非平行度不可超过1mm;

   4.未注明公差范围为：+/-0.1mm；

   5.A0、B0非标注依型腔内侧最底部最小处测量为准;

   6.K0非标注依型腔内底部到皮料表面处测量为准；

   7.型腔内形凡未标明处倒角为R0.5以下；

   8.全尺寸符合《EIA-481-D》规范要求；

   9.15"圆盘包装零件个数为:3040PCS 36.48M；

   10.材质：透明PS.
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Receiving Direction
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Lable
Single hole: None Hole Side

Double hole: Elliptical Hole Side
:

COVER TAPE

CARRIER TAPE

PEELING DIRECTION

TAKING OUT DIRECTION

COVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
20~120g

PEEL SPEED:300mm/minute

前空

后空


